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トランジスタはスケーリング
により微細化、高性能化

受動素子の面積が
相対的に大きくなった
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VCO、LNA共に面積の大半をインダクタが占めている

無線送受信機のチップ写真

VCOの回路図
LNAの回路図

面積64%削減
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VCOのレイアウト
LNAのチップ写真

本研究ではRFフロントエ
ンドのLNAとVCOにおいて
回路の小面積化を試みた
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インダクタとコア回路のカップリングの影響を解析する必要がある
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